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Abstract (en)
To erect a building ceiling, a ceiling slab (9) is laid on the concrete floor slab (1) at the wall structure (3), with an outer contour which matches the
inner contour of the wall structure (3). A seal is around the edge of the ceiling slab (9) to seal it against the wall (3). The sealed space (10) between
the ceiling slab (9), wall (3) and the floor slab (1) is filled with a liquid or gas medium under pressure, and pref. water or air, to raise the ceiling
slab (9) in a piston-like movement to the required height, and the ceiling slab (9) is bonded to the wall structure (3). The ceiling slab (9) is of cast
reinforced concrete, placed on the floor slab (1) with a barrier film (5) between them.

Abstract (de)
Be einem Verfahren zur Errichtung einer Gebäudedecke an einem Gebäude mit einer Bodenplatte (1) und einer auf der Bodenplatte errichteten,
umfangsgeschlossenen Wandkonstruktion (3) wird auf der von der Wandkonstruktion (3) umschlossenen Bodenplatte (1) eine Platte (9) gefertigt,
deren Umfangskontur zur Innenkontur der Wandkonstruktion (3) korrespondierend ausgebildet ist und die entlang ihres Umfangs mit einer
Dichtungseinrichtung (7, 8; 7'; 24; 24', 23) versehen wird, wobei die Platte (9) gegenüber der Wandkonstruktion (3) abgedichtet wird. Anschließend
wird in den zwischen der Innenseite der Wandkonstruktion (3), der Bodenplatte (1) und der Platte (9) liegenden, abgedichteten Raum (10)
ein flüssiges oder gasförmiges Medium, vorzugsweise Wasser oder Luft, unter Druck eingebracht wird, bis die durch das druckbeaufschlagte
Medium kolbenartig sich nach oben verschiebende Platte (9) jene Höhe erreicht hat, die der Deckenhöhe entspricht, worauf die Platte (9) mit der
Wandkonstruktion (3) verbunden wird. <IMAGE>
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